
关于双频芯片（晶元）的开发说明

1、125kHz 低频线圈、6.8MHz 高频线圈和芯片连接到一起，以 1.8mm 塑料卡片形式封装：

2、芯片 ID 号说明：

3、仅开发芯片晶圆也可以，制作成完成的成品（晶圆+双频线圈+分装）也可以，主要看费

用和周期。


